Diseno. fabricacion y validacion de implantes

intervertebrales detitanio personalizadors para el paciente
aplicando tecnologias de fabricacion aditiva
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Think OQutside the Box
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DEFINICION DEL CASO DE USO, DISENO Y POST-PROCESADOS
MECANICOS Y SUPERFICIALES A APLICAR

> Seleccion del caso de uso Implantes
espinales

TIPO DE IMPLANTE LATTICE TAMANO PORO TIPO DE IMPLANTE LATTICE TAMANO PORO

Implante superior vertebra L5 EIg][=V]F]s 0,1 mm Implante comercial Trabecular 0,1 mm

Implante superior vertebra L5 EEIg]IV]F]s 0,25 mm Implante comercial Trabecular 0,25 mm

Trabecular 0,4 mm
»Validacion de post procesados

Mecanizados de precision
Tratamientos térmicos
Recubrimientos bio-activos

\/ Personalizacion para la region anatomica del paciente.

\/ Conversion de diagndstico a modelo 3D

V Estructuras trabeculares para favorecer osteointegracion.

V Ahorro de costes de fabricacion

V Reduccion plazos de entrega

V Mejores propiedades mecanicas

V Realidad aumentada para la preparacion e intervencion quirurgica.

SIMULACION DIGITAL Y PROCESO DE FABRICACION ADITIVA DE IMPLANTES

Caso de uso paciente real
Diseno lattice trabecular
Prediccion de propiedades
Fabricacion de primer batch
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MELTING)

Visualizacion de tejidos en modelo 3D
Importar modelo 3D implante
Marcaje en realidad virtual

Sistema de gestidon de usuarios

Recubrimientos bio-activos
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ASTM F2077

Implantes de geometria Rigidez
comercial (kN/mm)
Solid — AM - 105 kN 85.6
Trabecular 400pum —AM - 105 kN 72.1
Solid — Benchmark — 45 kN 90.1
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Escaner 3D

Resistencia adhesiva de recubrimientos

bio-activos (Mpa)

HAP60 - Standard HAPG60 - Ti6Al4V HAP60 - MachinedHAP40 - Machined
Ti alloy substrate  AM substrate  Ti6Al4V substrate Ti6Al4V substrate

Espesor de recubrimiento (um)
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Titanio HAP60 HAP40 Titanio HAP40 Ti+ HAP40
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